Caracteristicas técnicas

Detector de imagenes 3D
» Tecnologia detector: silicio amorfo (a-Si)
e Método de conversion de los rayos X: Escintilador de
yoduro de cesio (Csl)
e Dimensiones voxel imagen: 75 ym
e Campo dinamico: 16 bit
e Niveles de gris 65535
e Grosor minimo de la seccién: 0,075 mm
e Formato datos: software exclusivo NNT y DICOM 3.0
e \ersion FOV 11x8
Campo de vista, didmetro x altura: 108x80 mm
Dimensiones disponibles de FOV (axh):
11x8 - 8x8 - 11x5 - 8x5 - 5x5 cm
Dimensiones maximas datos imagen: 720 MB
e Version FOV 11x5
Campo de vista, diametro x altura: 108x50 mm
Dimensiones disponibles de FOV (gxh):
11x5 - 8x5 - 5x5¢cm
Dimensiones maximas datos imagen: 450 MB

Detector de imagenes 2D
e Tecnologia detector: CCD (charge coupled device)
e Método de conversion de los rayos X:
Escintilador de yoduro de cesio (Csl)
e Proteccidn contra la exposicion directa a los rayos X:
FOP (Optical Fibers Plate)
¢ Dimensiones de los pixeles: 48 um
e Campo dinamico: 14 bit
¢ Niveles de gris 16383
¢ Resolucion detector: 10,4 lp/mm
e Relacién sefial/ruido: minimo 74 dB - tipico 86 dB
¢ Formato archivo original: TIFF, 16 bit
¢ Resolucion imagen: mas de 5 lp/mm
¢ Panoramica
Altura detector: 146 mm
Matriz de pixel imagen max: 1528x2797
Dimensiones maximas archivo imagen: 8 MB
e Cefalometria
Altura detector: 220 mm
Matriz de pixel imagen max: 2291x3125
Dimensiones maximas archivo imagen: 14 MB

Generador de rayos X

e Tipo de generador: de potencial constante (DC)

* Tipo de emisiones rayos X: pulsada, pulsos cuadrados

e Tensién anddica: 60 - 90 kV

e Corriente anédica 1 - 10 mA

e Escala tiempos de exposicion: 160 ms - 14 s (escala R10)
e Tamafo punto focal, IEC 60336-1993: 0,5 mm

e Control exposicion: automatico

dimensiénes en milimetrés (dimensiénes en pulgadas)
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¢ Método de control exposicion: tecnologia MRT
(Morphology Recognition Technology)

e Compensacion de la absorcion de la espina dorsal:
automatica

e Configuracion mA y kV modulada en tiempo real durante
la exposicion a los rayos X

e La corriente y la tensién anddica son seleccionables
automatica o manualmente a incrementos de 1, por todo
el intervalo de kV

¢ Ciclo de servicio 1:20 a plena potencia (85 kV, 10 mA)

e Filtracion inherente: equivalente a 3,2 mm Al, a 85 kV

Exposicion a los rayos X
e Proteccion integrada en los rayos X detras del receptor,
conforme a IEC60601-1-3
e Tiempo de exposicion a los rayos X
CB3D, alta resolucién: 3,6 s
CB3D, méaxima resolucion: 9,0 s
Panoramica, adulto: 9,1 s
Denticion, nifio: 7,3 s
Proyec. cefalométrica lateral, nifio: 3,4 s
e Tiempo minimo de barrido para CB3D: 18 s
e Tiempos minimos de rendering para datos CB3D: 15 s
¢ Dosis eficaz tipica (ICRP 103)
CB3D 11X8, alta resolucién: 33,5 uSv
CB3D 11X8, méaxima resolucién: 78,6 pSv
Panoramica: 6,7 uSv
Solo denticién: 4,3 pSv
Proyec. cefalométrica lateral reducida: 1,0 ySv

Dimensiones instrumentos
¢ Dimensiones operativas minimas requeridas,
Anchura x Profundidad: 1310x1520 mm
con brazo telerradiografico (A x P): 1830x1520 mm
e Columna motorizada, altura regulable: 1610-2400 mm
¢ Dimensiones del embalaje,
Caja, sin brazo (h x A x P): 1515x1750x670 mm
Opcién con brazo, cartén: 822x1430x580 mm
¢ Peso, sin brazo tele-radiografico: 170 Kg — 375 Ibs
® Peso con brazo tele-radiogréafico: 190 Kg - 419 Ibs
e Soporte de pared o de suelo, base autoportante disponible
¢ Accesible para pacientes en silla de ruedas

Alimentacion

¢ Adaptacion automatica tension y frecuencia

e Tension: 115 - 240 Vac, + 10%

e Frecuencia: 50/60 Hz

¢ Corriente: 7A a 240V, 15A a 115V, absorcion nominal de
los picos temporales

e Corriente absorbida en modalidad standby: maximo 1A
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